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IC 封裝Compact model的embeddable BCI-ROM

BCI-ROM

Challenge: 

IC 封裝的Detail模型可能會暴露know How，以及標準

Compact模型不支援瞬態模擬或多熱源模擬。

Solution:

將embeddable BCI-ROM導入Simcenter Flotherm。

Benefits:

•無法進行逆向的模型解析

•在所有情況下，預測準確性可與 DELPHI 模型相同，包括：

1. 瞬態模擬

2. 支援多晶片封裝

•可以提升求解速率

可以被信任的模型支援電子模擬供應鏈



欲知詳情，請加入勢流會員  
即可每月收到會員電子報
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